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COMEXxpress bCOM®6-L1200 bCOM®6-L1200 bCOM®6-L1200 bCOM®6-L1200
Procesor CPU Via Eden Dual Core Via Eden Dual Core Via Eden Dual Core Via Eden Dual Core
Czestotliwosé 1 GHz 1 GHz 1 GHz 1 GHz
L, Technologia DDR3 DDR3 DDR3 DDR3
Pamie¢ RAM
llo$¢ pamieci 4GB 4 GB 4GB 4GB
Rozdzielczos$¢ 2560x1440 2560x1440 2560x1440 2560x1440
Grafika Port VGA VGA VGA VGA
Dual Display nie nie nie nie
Ethernet 2 x 10/100/1000 Mbps [ 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps
Szeregowy 1 xRS232 1 x RS232 1 xRS232 1 x RS232
Porty USB 2 x USB2.0 2 x USB2.0 2 x USB2.0 2 x USB2.0
Pamieci Slot SD Slot SD Slot SD Slot SD
Audio Audio Out/Mic Audio Out/Mic Audio Out/Mic Audio Out/Mic
Rozszerzen 1 x Mini PCle 1 x Mini PCle 1 x Mini PCle 1 x Mini PCle
Dysk twardy SSD 32 GB HDD 250 GB SSD 32 GB HDD 250 GB
System operacyjny brak brak Microsoft® Windows® | Microsoft® Windows®
Embedded Standard 7 | Embedded Standard 7
sasilanie Zasilanie 24 VDC (+25%) 24 VDC (+25%) 24 VDC (+25%) 24 VDC (+25%)
Pobor pradu 1.8 A przy 24 VDC 1.8 A przy 24 VDC 1.8 A przy 24 VDC 1.8 A przy 24 VDC
Konstrukcja aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa
Chtodzenie pasywne pasywne pasywne pasywne
Budowa Montaz szybka DI, panleowy szybka DI, panleowy szybka DI, panleowy szybka DI, panleowy

Wymiary [mm]

192 x116x79

192 x116x79

192 x116x79

192 x116x79

Waga [kg] 1.814 1.814 1.814 1.814
Temparatura pracy -25° do +65°C -25° do +65°C -25° do +65°C -25° do +65°C
Temperatura o o o o o o o o
. -40" do +85°C -40" do +85°C -40" do +85°C -40" do +85°C
P ) sktadowania
Srodowisko pracy - —
Wilgotnos¢é 5% do 95%, 5% do 95%, 5% do 95%, 5% do 95%,
Wstrzasy i wibracje 15G, 11ms 15G, 11ms 15G, 11ms 15G, 11ms
Certyfikaty CE, UL, Class 1 CE, UL, Class 1 CE, UL, Class 1 CE, UL, Class 1




